共用部分：
1. 板材：
1) 符合如下5点中任一条件，必须使用高TG材料：
A） 内或外层完成铜厚≥3OZ；

B） 层数≥12层；
C） 成品板厚度≥3.0mm；
D） 客户Td要求≥320度、或要求使用Tg 170、180；
E） 板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜1.0mm；
F） 如仅是无铅喷锡，可以使用普通TG材料；
预审部分： 无
CAM部分： 无
